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Neste trabalho, pesquisadores da Universidade da California trazem uma
descoberta importante acerca do mecanismo da dor induzida pela lesao nervosa.
A neuropatia diabética periférica € uma comorbidade da diabetes de dificil
tratamento. Este trabalho traz uma nova perspectiva a abordagem terapéutica,
sempre focada na hiperexcitabilidade das fibras nervosas. alho estabelece
uma relacao causal entre o estresse no reticulo endop ameo e a modulacao na

tﬂ%;&n ratos tratados com

es do estresse do reticulo

sinalizacao dolorosa. Os pesquisadores

estreptozotocina e wuma série de

endoplasmatico, como o acido rico, que facilita o enovelamento de

proteinas recém-sintetiza ilizado também um inibidor da enzima

epoxido hidrolase so aumenta a quantidade de mediadores lipidicos
analgésicos, acidos graxds epoxidados, capazes também de diminuir o estresse do
reticulo@ atico. Utilizando técnicas de imuno-blotting, os pesquisadores
de m que a diminuicao da fosforilagcao das quinases p38 e JNK e de
outrdS marcadores de estresse do reticulo podem estar associados a diminuicao
do limiar de alodinia. O inverso também foi verificado: agentes estressores do
reticulo foram capazes de induzir nocicepcao em animais. Os autores propoem
uma nova via de desenvolvimento farmacéutico com foco na epdxido hidrolase
solivel e os 4acidos graxos epoxidados, e sua relacao com o reticulo
endoplasmatico. Referéncia: Inceoglu B, Bettaieb A, Trindade da Silva CA, Lee
KS, Haj FG, Hammock BD. Endoplasmic reticulum stress in the peripheral

nervous system is a significant driver of neuropathic pain. Proc Natl Acad Sci U S

A. 2015; 112(29):9082-7.
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